CIRCUITS IMPRIMES

Description de la commande et indications de gestion

Commande N°
Nouvelle

Modifice O

BON DE COMMANDE

Renouvelée [

Nom du client NP de piéce N d'ordre de travail
Code de produit Q“ exigée

Adresse Ne d'outillage Q% mise en production
Date de lancement Date d'échéance

Date de livraison

Ner de trous : enterrés :

borgnes :

Matériaux de base :
Epaisseur de l'isolant :

Epaisseur du cuivre :

Dimension des trous :
Diamétre de-percage :

Documents fournis par le client : Dessin modéle [ Négatif O Positif [ Bande-programme O Disquette 0O
Caractéristiques de la carte Définition du panneau
Simple face O Double face O a trous métallisés O Multicouche O Blimetision. X
non métallisés O N de couches : Nere de cartes par panneau : j

Surface
(pP/panneau) :

Nere de panneaux par pile :

£,

Type de revétement métallique

sur l'impression conductrice :

sur les contacts imprimés :

Masque de soudure

Détourage CN O

Test électrique O

Finition sur cuivre nu (smosc) O

Nere d'encoches :

Film sec ]
Film liqguide O
Sérigraphie
Couleur :

Certifications exigées

Normes :
Agrément de savoir-faire :

Prescription de marquage
Logo O
Date

Exigences supplémentaires

N de série
Agrément UL
Autres :

O
Nede piece O
O
=

Gouvernement du Québec
A:p Office de la
langue francaise

Avec la collaboration de la Compagnie Ci

I e e
rco Craft inc. et de Circuits Astro inc.
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